






CST是三维电磁场(EM)仿真工具的市场领导者，通过一个包括销售、技术支持和分销商的

全球网络提供电磁仿真工具。CST开发出的CST工作室套装，是一款适用于所有频段电磁

场仿真的高性能软件。它将领先的技术、友好的用户界面和富有经验的专业技术支持人员

结合在一起，持续不断滴取得成功。CST解决方案被各行各业的佼佼者所采用，包括航空

航天、汽车、国防、电子、医疗卫生和电信等。CST目前隶属达索系统旗下的SIMULIA品

牌。

®CST工作室套装 是用于设计、仿真和优化电磁系统的完备工具，被世界各地优异的技术和

®工程公司所广泛采用。CST 产品的三大支柱是精度、速度和易用性。 

CST
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探索

CST工作室套餐

2018

精度

CST将成功验证的求解器技术构成CST工作室套装内各个模块的基础；并在持续不断地研发和优化建模与网格剖分技术，让

仿真更加贴近实际。



速度

速度与精度两者相辅相成。无论问题是电大尺寸还是电

小尺寸、宽带还是窄带，CST工作室套装中的完备求解

器均能够对各类简单及复杂的问题进行高效地仿真。高

性能计算（HPC）与优化一步扩展了求解器的各项功

能。

 

易用性

CST投入了大量的研发时间用以改善用户软件使用体

验。这些包括工作流导向功能区界面，用于多种设计流

的导入和导出工具，以及系统装配和建模（SAM）功

能。SAM能将复杂系统或工作流细分为较简单的部分并

进行自动化仿真。
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以上述三个概念为核心，CST工作室套装在众多领域已得到工程师、设计师和研究人员的广泛使用，包括微波、RF与光学、

EDA与电子、电磁兼容性（EMC）、粒子动力学、静场和低频等领域。

高频

时域求解器—— 一般用途

频域求解器—— 一般用途

积分方程求解器—— 电大结构、雷达散射截面积(RCS)

高频渐进求解器—— 装载性能、RCS

本征模求解器—— 谐振腔体

多层平面求解器—— 平面结构

2D滤波器模块—— Rf滤波器分析与综合

三维滤波器求解器—— 交叉耦合滤波器分析与综合

混合任何—— 使用多求解器进行混合仿真

低频

静电与静磁求解器 快速静态仿真

稳恒电流求解器—— 应用

低频时域求解器—— 非线性材料，瞬态效应

低频频域求解器—— 涡流、位移电流

系统仿真—— 多域和状态空间仿真

EDA

PEEC求解器—— 局部等效电路提取

传输线求解器—— 信号完整性

3D FEFD求解器—— 电源完整性

—— 

DC

CST工作室套装中提供的求解器类型：

CST 规则检查(BOARDCHECK)—— PCB上的电磁兼容(EMC)与信号完整性(SI)
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粒子动力学

粒子跟踪求解器 低能粒子、电子枪

自洽互作用(PIC)求解器 高能粒子、RF器件

尾场求解器—— 加速器组件

多物理场

热求解器—— 电磁加热、生物热传导、电子冷却

—— 

—— 

结构应力求解器— 热膨胀、热变形

EMC

传输线矩阵(TLM)求解器 一般用途、EMC

CST电缆工作室—— 线束仿真

射频干扰模块—— Rf干扰分析

规则检车—— PCB上的电磁兼容和信号完整性

—— 

工作流集成

 

集成工作流：在设计这个智能设备项目时（左下），AntennaMagus被

用来设计天线（左上），Optenni Lab被用来综合匹配电路（右上），

CST工作室套装被用来计算天线安装在不同位置时候的性能表现。

滤波器

滤波器设计与优化是CST工作室套装的一大应用，软件包含一整套工

具用于滤波器设计流程中每一个步骤，包括初始综合、精细调试、热

分析和故障分析。

 

列阵仿真

通过将多个单元结合起来形成阵列，能获得比单个天线性能优异的多

的天线阵列。

  

求解器耦合和混合仿真

各种仿真方法都有其自身的优势，每种优势都特别适用于特定类型的

问题。CST工作室套装内的仿真能以多种方式进行耦合，从具有真正

的时域场路联合仿真功能的电路级仿真，到诸如电缆求解器等的混合

求解器，直至3D仿真内的场源耦合。这就是说仿真可以混合进行，从

而能在一个问题里结合多种求解器类型的优势完成仿真。
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（左）通讯阵列仿真：设计相控制的阶段，从天线单元(上)开始，经过阵列布局和天线罩设计(中)，

                                  到最终装载后性能评估(下)

（右）贴片阵列：为WLAN频率优化的16单元贴片阵列

汽车上的静电放电
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天线

天线设计是CST工作室套装最主要的应用之一，CST可提供众多天

线设计仿真工作流以满足多种应用领域的需要。天线既能单独设计

和优化，也能在单元层面和完整阵列层面作为阵列的组成部分进行

设计和优化，抑或是对安装在设备里或是楼宇、飞机、船舶和卫星

等更大型结构上的天线进行整体设计和优化。

 

微波与射频

生物电磁（Bio-EM）
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系统装配与建模(SAM)

 

系统建模：使用SAM 组件能够组合成单个模型，或是使

用场源耦合加以级联，用于混合仿真。

，

装载性能：轿车上的V2V天线被公交车遮挡后的辐射方向图

MRI：7TMRI的可调阵列和人体模型，从左至右依次显示B1+场分布、点SAR、10分钟后温度和热剂量（CEM43），图片由德国癌症研究中（DKFZ）提供。

卫星馈电系统：双工程、正交模转换器、波导过渡和馈源喇叭，使用SAM进行装配 腔体滤波器：一种有传输零点的交叉耦合介质谐振器滤波器，在CST工作室

                    套装内设计和调试。
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光学

EDA/电子

 

 

EMC / EMI

 

 

粒子动力学

 

 

静场/低频

  

非线性行为：通过为一部分波导的局部施加外部场，改变其中一

段直波导内的折射率从而能切换输出。产生的相位变化会给输出

通道上游或下游造成破坏性的干扰。

信号完整性：在CST工作室套装内生成的多级眼图 通道建模：DDR4 RAM内存通道上的电场

辐射：来自PCB的辐射发射 E3：飞机在雷击过程中产生的从机头至机尾的表面电流

速调管中的粒子轨迹：PIC求解器仿真的1.24米速调管。产生RF信号的粒子束清晰可见。

电机仿真：使用自带向导能自动计算电机效率图。
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Tosca—先进的结构优化软件

Tosca是先进的模块化结构优化系统，可以对复杂结构进行拓扑、外形和条纹优化，得到更轻量、坚固耐久的结构设计。

Tosca采用无参结构优化算法，不需要对模型参数化，不但减小了建模工作，而且结构的优化更具有弹性。

其主要的模块功能有：

TOSCA

拓扑优化：在初始设计的基础上合理的分配质量得到最轻量化的设计。

形状优化：通过改变结构表面的局部形状降低结构局部应力，提高疲劳寿命。

条纹优化：寻找薄板结构上加强筋的最优位置和形状，提高结构刚度，增加本证频率。

10



Isight— 仿真流程自动化和多学科设计优化

Isight是一个仿真分析流程自动化和多学科多目标优化工具，它提供了一个可视化的灵活的仿真流程搭建平台，同时提供与多

种主流CAE分析工具的专用接口，利用此工具，用户可以方便的以拖拽方式可视化的快速建立复杂的仿真分析流程，设定和

修改设计变量以及设计目标，自动进行分析循环。

ISIGHT

Isight同时提供了实验设计、优化方法、近似模型和六西格玛设计等一套完整的优化软件包，来帮助用户深入全面的了解产品

的设计空间，明晰设计变量与设计目标之间的关系，进而实现多学科多目标优化设计。

Isight提 供 包 括 ABAQUS， ADAMS， Nastran， ANSYS， Fluent， ANSA等 ， CAD工 具 包 含 Catia， UG， Pro/E，

SolidWorks，还有Matlab，Excel，Mathcad等众多工程分析中经常使用的相关工具。同时也提供通用接口Simcode与企业才

有的特殊工具软件或自编程序集成。

Isight先进的优化技术包主要包含：试验设计、优化设计、近似模型、六西格玛设计
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Isight同时提供了实验设计、优化方法、近似

模型和六西格玛设计等一套完整的优化软件

包，来帮助用户深入全面的了解产品的设计空

间，明晰设计变量与设计目标之间的关系，进

而实现多学科多目标优化设计。
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FE-SAFE——世界上最先进的疲劳分析软件

Fe-Safe采用世界上最先进的疲劳分析技术，是一个功能强大、全面，使用方便的耐久性疲劳分析软件。已经被广泛应用在众

多领域内，包括从空间站、飞机发动机到汽车、火车；从空调、洗衣机等家电产品到电子通讯系统；从舰船到石化设备；从

内燃机、核能、电站设备到通用机械各个领域。

FE-SAFE

Fe-Safe由用户界面、材料数据库管理系统、疲劳分

析程序和信号处理程序组成。Fe-Safe读取有限元分

析计算出的单位载荷下弹性应力，然后根据实际载荷

工况将结果比例迭加以产生工作应力时间历程；也可

换算成特定类型载荷作用下的弹塑性应力。

Fe-Safe 的用户界面下，可方便地进行疲劳耐久性分析的数据准备；所输入的材料数据、荷载及荷载组合数据均可图示化显

示，疲劳计算的结果可通过三维云图直观地显示。还可直接读取CAE软件的分析结果文件，读入节点应力和节点温度等，从

材料库中选取相应的材料，疲劳数据即自动定义完毕；对于材料库中没有的材料允许用户自已定义。寿命计算结果可用图型

或动画显示，对数寿命、给定寿命下的安全系数均可以三维云图的形式直观地表示。

材料数据库管理系统

Fe-Safe提供了一个全面的材料疲劳特性数据库和数

据库管理系统，含有常用的钢、铝合金材料的疲劳数

据，用户可以扩充和修改该数据库。



CATIA产品设计

从电子产品到汽车和消费品包装，产品设计对产品能否在市场取得成功具

有关键影响。如何提供美观而功能卓越的产品？CATIA覆盖所有产品的外

形设计需要，从工业设计到A级曲面，CATIA为设计师设计任何复杂形状提

供有力工具。CATIA提供了曲面造型、逆向工程和可视化的行业最佳解决

方案。无论是造型或堆焊工作流程，还是从工业设计到A级曲面，CATIA产

品和解决方案涵盖了全部外形设计。我们的直观和易于使用的外形设计工

具给工业设计师、A级建模人员、航空放样工程师等参与产品设计的每一个

人提供了真正的自由。先进的功能包括逆向工程、A级曲面、设计变更的快

速部署、功能强大的实时诊断工具和高端可视化。CATIA使造型设计师或

设计工作室和工程部门协同工作，优化产品的美学和工程设计。 

 

电气系统设计

CATIA电气系统设计解决方案 提供强大的 集成环境，支持在 3D虚拟产品

上下文中对电气系统进行协作设计。该 解决方案基于需求、功能、逻辑、

物理（RFLP）系统分解 方法，支持从 最初系统需求到最终产品实施信息

的完整可追溯。 知识管理功能 帮助就电气系统设计是否符合预定义合规

标准 进行自动检查。 该解决方案 允许对 机电系统 进行有效并行设计 ，

这样一来，不同学科如 机械、电气和系统工程等领域的工程师 可以相互

协作，优化 电气系统的设计

CATIA

CATIA为制造行业各种规模的公司提供了一个高度协作的3D CAD设计解决方案平台，协助他们提高创新能力. 无论是单独使

用或结合其他有针对性的行业解决方案，CATIA提供了一个行之有效的行业实践、知识和业务流程相结合的解决方案，同时

还提供一套行业一流的数字化产品组合，以满足您的特定需求。目前，适用于设计师、工程师、 系统架构师和系统工程师的

CATIA解决方案已被全球各行业客户广泛采用。
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加工制造

使制造企业能有效的管理结构零件，从设计到加工的整个过

程。CATIA提供了强大的机械和曲面设计工具，和高级的2轴

半到5轴编程定义工具，以加工出高质量的复杂零件。

CATIA的独特之处在于，在CATIA中，它集成了材料移除仿

真和高级零件分析功能。CATIA是工作在异构环境下的制造

企业的理想选择。使企业能对设计变更进行前所未有的优质

管理，丰富并行工程和制造方法。

电子设备设计

今天的消费者需要的是具有更大功能的紧凑型电子设备。为

了更快地创建高品质的产品，企业需要在虚拟产品中将逼真

的印刷电路板（PCB）一体化，并简化机械和电子专家之间

的协作。CATIA的设备与系统解决方案，使设备的设计过程

是由系统的逻辑定义来驱动设计，以知识和规则来确保产品

设计符合设计规格。这样的集成环境，提高设备和系统的设

计质量，大大减少了更换周期时间和最大限度地减少错误。

导管和配管设计

CATIA为智能放置管道和管配件提供总体布局工具。一个全

套的路由和零件安置方法让用户选择一个适合其具体情况的

方法。CATIA的知识和规则管理功能使设计流程自动化和合

乎公司标准。利用项目标准和目录可以很方便地设置规则 。
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DELMIA

机器人解决方案包括下述功能模块

其提供给用户如下能力： 创建机器人运动机构，研究可达性，单个或多个机

器人的编程，并将机器人程序发送到车间现场。

DELMIA V5机器人模块

DPM装配工艺规划是一个装配工艺规划和验证解决方案，其面向产品制造

和维护工艺

允许工艺员查看装配工艺顺序并连接工艺步骤和制造资源

可以进行装配可行性研究，维护可行性研究，3D工艺规划和装配工艺编写。

数字化工艺 (DPM)

沉淀& 重用 装配 工艺

在3D中交流装配 工艺 

减少 规划 工艺 所用的时间

减少沟通中的错误

DELMIA规划&仿真

DELMIA 是达索一系列产品中的数字化制造品牌

DELMIA 解决方案使得所有的工业领域中，实现对工艺过程的虚拟定义、规划、制造、监控和控制。

达索公司的DELMIA品牌介绍
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一旦有任何更改立即更新装配 工艺

V5 平台的软件

快速掌握并容易使用



DELMIA机器人解决方案和合作伙伴的解决方案

连续轨迹控制加工/切边 工艺 

     激光& 水切割 

     密封剂/胶水 涂覆

     切边/打线/倒角

     焊接

多点加工工艺

     钻孔         锪锥孔         钻铆

动作创建：人体模型是依据真实人的活动关节所创建，能够仿真人体关节各个自

由度运动。通过标准动作调用，能够方便、快速创建模型的各种动作。

可达性分析：以球体的形式展现人体模型端部部位的活动范围，能够直观的反映

出部位的可达性，对于后续动作的设置具有很好的指导意义。

工艺仿真-人机工程

QUEST –物流仿真解决方案为用户提供了一个可协同作业的物流系统3D可视化

建模、仿真、优化的信息平台。

DELMIA物流解决方案
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表面加工工艺

     喷漆/喷胶

     表面抛光

     等离子涂层

     缝合/裁绒

     无损检测（NDT

     (比如超声波检测）

）工艺 
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BIOVIA 解决方案创造了无可匹敌的科学管理环境，这有助于由科学驱动的公司创建并连接生物、化学和材料创新产品，以此

改善人们的生活方式。

行业领先的 BIOVIA 产品组合关注整个研究、开发、质量保证/质量控制和制造过程中的科学多样性、尝试流程和信息要求的

集成。功能包括科学数据管理；生物、化学和材料建模和模拟；开放的协作发现；科学渠道；企业实验室管理；企业质量管

理；环境健康与安全以及操作智能。

BIOVIA 致力于从研究和产品构思到商品化和制造整个过程中，为所有行业中由科学驱动的企业强化并加速创新过程、提高生

产力和合规性、降低成本和加速产品开发。

BIOVIA
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化学品建模和仿真

在科学信息的管理和知识撷取方面，BIOVIA 的化学品建模和仿真套件可让您记

录并搜索矿藏，同时您还可对化学结构和化学反应、化学改性生物制剂、抗体、

疫苗、细胞系和其他生物实体的信息进行分析。该套件可提供捕获和分析相关数

据的功能，这些数据包括库存、试验和分析结果。

生物建模和仿真

发现工作室构建于 BIOVIA Foundation 基础上，是 BIOVIA 生命科学全面可预测的科学应用程序，允许进行 3D 蛋白质工程

和抗体设计。
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材料建模和仿真

材料工作室是完整的建模和仿真环境，旨在让材料科学和化学领域的研究人员预测和了解材料的原子和分子结构与其属性和行

为之间的关系。使用材料工作室，许多行业的研究人员将能够更好的设计各种类型的执行材料，包括药物、催化剂、聚合物和

复合材料、金属和合金、电池和燃料电池等。

系统生物学和一体化治疗学

通过与生物智能共同体行业领军者合作，DassaultSystèmes已开发出一套全面的生物建模和一体化治疗学，以提高药物发现

和开发流程的有效性和效率。

主要特征和优势

加速从研究到质量保证/质量控制整个过程的合规产品和流程开发

在整个企业创建有助于减少产品商品化所需周期时间的智能

管理科学创新流程并将其与其他产品生命周期系统相联系

以电子方式捕捉并使用一致信息，以增强对早期设计到完全商业化整个过程的流程和产品质量的了解

简化整个企业的数据使用和报告，并以最恰当的方式为利益相关者提供信息，以此帮助改善决策

促进内部和整个外部研究网络的协作，以使用、组织、分析和分享信息

使用建模、模拟和预测分析对分子、生物制剂和材料进行计算机设计和选择

B
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T/F 020-3206 9003

E hongyu.xi@pousensys.com

广州浦信系统技术有限公司

广州市科学城绿地中央广场A1栋1709

www. pousensys.com

GUANGZHOU POUSEN SYSTEM TECHNOLOGY CO.,LTD.

A1-1709, Greenland Central Square,Science 
City, Guangzhou, Guangdong, China

欢迎关注浦信微信公众号
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